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摘要(译)

提供了包括封装在基座构件内的柔性印刷电路板的口罩。柔性印刷电路板包括在基部构件内彼此间隔开的多个单独的刚性部分。一
个或多个电子设备设置在基座构件内。特别地，一个或多个电子器件设置在基座构件上。
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